
高い拡張性、多彩な用途向け、しかも低価格

設計は一度だけ、性能を容易に拡張

• ピン互換パッケージのクアッド /デュアル /シングル・コアの Arm® 

Cortex®-A53が可能にするスケーラブルなプロセッシング性能

• 高度なグラフィックス性能（HMI）が必要とされるアプリケーション

向けの 3D GPUのオプション

• リアルタイム処理や低消費電力処理を可能にするヘテロジニアス・マ

ルチコア・プロセッシング向けの Cortex-M7コア

• ピン互換のパッケージにより1つのハードウェア・デザインで i.MX 

8M Nanoと i.MX 8M Miniの両方のアプリケーション・プロセッサ

に対応。製品に応じた性能や機能の拡張が容易

多彩な用途向けに最適化されたシステム・デザイン

• NXPがこれまでに蓄積してきた実証済みのリファレンス・デザイン

は最適化されたサイズで利用可能で、最新ソフトウェアも組み込ま

れているため、すぐに使用することができます。最新ソフトウェアは

nxp.comからもアクセス可能です。

• システム・デザインには、性能と消費電力を重視した高速の

LPDDR4メモリを搭載したオプションと、システム・コストを重視した

DDR4メモリを搭載したオプションが用意されています。

電力効率

• 先進の 14LPC FinFETプロセスを採用する本デバイスは、高性能

でありながら熱設計コストが抑制されるように最適化されています。

Cortex-Aコアは、Cortex-M7サブシステムによる低消費電力のリ

アルタイム・システム・モニタリングの実行中に電源をOFFにする

ことができます。

長期製品供給

• NXPは、組み込みアプリケーション製品の安定的な供給のために長

期製品供給プログラムを採用しています。

i.MX 8M Nanoファミリ

FACT SHEET
i.MX 8M NANO FAMILY

i.MX 8M Nano ファミリは、グラフィックス、ビジョン、音声制御、インテリジェント・センシング、 
汎用処理が必要なスマート・コネクト・省電力デバイス向けの価格性能比に優れたアプリケーション・プロセッサです。

https://www.nxp.com/


高性能コンピューティング

• 最大 1.5 GHzで動作するシングル /デュア

ル /クアッドArm Cortex-A53コア

• 最大 750 MHzで動作するArm Cortex-M7

コアによるヘテロジニアス・マルチコア・プ

ロセッシング

• リソース・ドメイン・コントローラによる

Cortex-A53コアまたは Cortex-M7コアへ

のセキュアなリソースの割り当て

i.MX 8M Nanoファミリ　ブロック図i.MX 8M NANO BLOCK DIAGRAM

Security Core Complex 1

Core Complex 2

Multimedia

Arm® TrustZone®

DRM Ciphers

Secure Clock

eFuse Key Storage

Random Number

32 KB Secure RAM

System Control
Smart DMA x 3

XTAL

PLLs

Watchdog x 3

PWM x 4

Timer x 6

Secure JTAG

Temperature Sensor

Connectivity

1 Gb Ethernet
(IEEE 1588, EE & AVB)

S/PDIF TX & RX

10Tx + 10Rx I2S Lanes

1 x USB2.0 OTG & PHY

8-ch. PDM

4 x UART

4 x I2C

3 x SPI

x16 LPDDR4/DDR4/DDR3L

3 x eMMC 5.1/SD 3.0/SDIO3.0

NAND CTL (BCH62)

Dual-ch. QuadSPI512 KB OCRAM

512 KB L2 Cache

Quad Cortex®-A53

32 KB I-cache

Arm Neon™ FPU

32 KB D-cache

Cortex-M7

256 KB TCM

3D GPU: 2-shader, OpenGL® ES 3.1,
OpenCL™ 1.2, OpenGL® Vulkan®

4-lane MIPI-CSI with PHY 

4-lane MIPI-DSI with PHY

External Memory

ASRC

i.MX 8M Nano Lite/Nano UltraLiteは非搭載 i.MX 8M Nano UltraLiteは非搭載

i.MX 8M Nano UltraLite i.MX 8M Nano Lite i.MX 8M Nano

Multicore Processing
1x/2x/4x Cortex-A53 (1.4GHz) 1x/2x/4x Cortex-A53 (1.4GHz/1.5GHz)

Cortex-M7 (750MHz)

Display No MIPI-DSI 4-lane MIPI-DSI with PHY

GPU No GPU No GPU
3D GPU: 2-shader, OpenGL® ES 3.1, 

OpenCL 1.2, OpenGL® Vulkan®

Software Linux, FreeRTOS® Linux, Android, FreeRTOS®

Package Size 11x11 0.5mm de-pop package 14x14 0.5mm de-pop package

i.MX 8M Nanoファミリ：主要機能の比較

システム・コネクティビティ

• *ディスプレイ用MIPI-DSI（4レーン）

• カメラ入力用MIPI-CSI（4レーン）

• 複数の SDIOインターフェースでブート、

拡張、コネクティビティ（Wi-Fi®）をサポート

• ギガビット・イーサネット（IEEE® 1588、

EEE、AVB対応）および USB 2.0

HMI向けグラフィックス

• *OpenGL® ES 3.1および Vulkan®対応の

3D GPUによるグラフィカル UI（Android ™

など）

• *MIPI-DSIによるヒューマン・マシン・イン

ターフェース向けディスプレイ出力

FACT SHEET　I.MX 8M NANO FAMILY

nxp.com/imx8MNano

www.nxp.com/iMX8Mnano


先進の音声処理

• 20チャネル以上の高品質音声再生 

– 送信 10本、受信 10本の外部 I2Sレーン

– 8チャネルの PDM DMICをサポート

– ハードウェア非同期サンプル・レート・コ

ンバータ（ASRC）

EDGEでのインテリジェンス

• 要求される性能やニューラル・ネットワークの

複雑さに応じて Cortex-A53、Cortex-M7、

または GPGPU（OpenCL ™ 1.2 対応）

で最適化モデルを実行

– NXPの充実した eIQ ™ソフトウェア・ス

イートによる機械学習ニーズの実装をサ

ポート

• DSPを使わない最新の音声制御ソリュー

ションで、ノイズ条件の厳しい環境下での

高信頼な音声制御を実現

システム・デザインの最適化

ピン互換パッケージによる設計の柔軟性

• 14 mm x 14 mm（0.5 mm pitch）、および

11 mm x 11 mm（0.5 mm pitch）パッケー

ジはマイクロビアなしの 6層基板への実装

が可能

• i.MX 8M Miniとピン互換であるため、載

せ替えによる製品性能のアップグレード／

ダウングレードが可能

• 8チャネルの DMIC入力は PDMマイク

（コーデックなし）の直接接続をサポートし、

システム・コストを低減

NXPのシステム・デザイン技術の活用

• NXPのエキスパート・エンジニアが定義し

たパッケージ・オプションは、ハードウェア・

デザインを簡略化し、用途に応じてシステ

ム・コスト全体を抑えます

• 異なるメモリ・タイプを用いたリファレンス・

ハードウェア・デザインにより、すぐに設計

作業を開始することができます

• 包括的なソフトウェア・サポート

• NXPが実装、試験した *Android、Linux、

FreeRTOS®、およびパートナー企業によ

る商用オペレーティング・システム（音声、

ML、オーディオ・フレームワーク）。 NXP

とパートナー企業の i.MXアプリケーション・

プロセッサ向けでの長年の BSP開発経験に

基づく知見

– eIQ ™ソフトウェア・スイート

– Windows 10 IoT Core

– サードパーティの音声および UIソリュー

ション

– i.MXアプリケーション・プロセッサ向け

ピンツール

– 充実した i.MXソフトウェア・エコシステ

ムによるメリット

– 産業グレードおよび民生グレード

• 産業グレード製品（Tj = -40 ℃～ 105 ℃）

は過酷な環境下での常時稼働アプリケー

ションに対応

• コストと性能を重視する民生グレード製品

（Tj = 0 ℃～ 95 ℃）は、より高い周波数

をサポート

* i.MX 8M Nano UltraLiteは非対応

ピン互換の i.MX 8M MiniおよびNano - 主要機能の比較
i.MX 8M Mini i.MX 8M Nano

Primary Arm Core 1 x or 2 x or 4 x Cortex®-A53 up to 1.8 GHz 1 x or 2 x or 4 x Cortex-A53 up to 1.5 GHz

Secondary Arm Core 1 x Cortex-M4F up to 400 MHz 1 x Cortex-M7 up to 750 MHz

DDR Interface x16/x32 LPDDR4/DDR4/DDR3L x16 LPDDR4/DDR4/DDR3L

Audio
5 x SAI (12Tx + 16Rx external I2S lanes) up to 
49.152 MHz BCLK; DSD512

5 x SAI (10Tx + 10Rx external I2S lanes) up to 
49.152 MHz BCLK; DSD512; ASRC

GPU 2D GPU, 3D GPU (1x shader, OpenGL® ES 2.0)
3D GPU (2x shader, OpenGL®ES 3.1,  
OpenCL 1.2, Vulkan)

Video Decode Acceleration 1080p60 H.265, H.264, VP8, VP9 None

Video Encode Acceleration 1080p60 H.264, VP8 None

Display 1 x MIPI-DSI 1 x MIPI-DSI

Camera 1 x MIPI-CSI 1 x MIPI-CSI

Connectivity 
1 x PCIe 2.0, 3 x SDIO/eMMC, 2 x USB 2.0,  
1 x GbE

3 x SDIO/eMMC, 1 x USB 2.0, 1 x GbE

www.nxp.com/iMX8Mnano
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